报告题目：有机半导体晶体材料 

摘要
集成电路产业是国民经济和国防系统的战略性、基础性、先导性产业，被喻为国家的“工业粮食”，是所有整机设备的“心脏”。和基于传统硅基半导体工业的集成电路相比，基于有机半导体的集成电路具有本征柔性、低功耗和易于采用印刷方法大规模制造等显著优点，是以微加工和MOS管为基础的传统硅基集成电路的重要补充，能够推动柔性电子、印刷电子、可穿戴电子等新型电子的产业技术革命。在广泛研究的有机多晶薄膜材料中存在的大量缺陷 (包括杂质与结构缺陷) ，导致材料表现出较低的迁移率, 难以获得高性能的有机半导体器件。有机单晶中的分子排列高度有序、杂质含量极低, 通常表现出高的迁移率等更为优异的光电性能。同时，单晶具有明确的结构和分子的排布形式, 为研究结构-性能关系提供了理想的模型体系。我们围绕有机半导体分子的设计合成、单晶生长、器件及集成应用展开了全链条研究，推动了有机单晶电子学的实用化进程。
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